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Montadora Modular de Alta E ciencia

Se adapta de manera efectiva a una amplia gama de procesos de producci n.
La mks rkpida del mundo en su clase.




@YAMAHA Z:LEX YSM20R
Montadora Modular de Alta E ciencia

La YSM20R lleva la soluci n de 1 cabezal a un nivel ms alto por lo que
es la montadora de super cie para todo prop sito mis r&pida del mundo

Los dos tipos de cabezales nuevos se desarrollan con el concepto ideal de “solucién de un cabezal”, que permite la
compatibilidad con una amplia gama de componentes a altas velocidades, sin la necesidad de reemplazar el cabezal.
Los cabezales de uso general de alta velocidad se pueden usar para piezas de chip ultrapequefias (0201 mm).

@ Cabezal de alta velocidad multi- Variaciones de haces disponibles en 2 tipos

prop sito (10 boquillas) Ideal para configurar una linea
de montaje flexible. Para tener
un buen rendimiento de montaje
y versatilidad, Z: LEX ofrece una
plataforma comun seleccio-
nable de 1 haz y 2 haces para
una configuracién de eje x que

coincida con su presupuesto.

) . . Lo . . Campedn 95.000 CPH
Cabezal exible mutliprop sito Rendimiento de montaje soberbio WR IR

(5 boquillas) Ademas de incorporar un sistema servo nuevo y avanzado
que emplea tecnologia de control de alta velocidad, esta
montadora también tiene un motor lineal de eje z recién di-
sefiado. Una nueva camara de amplio escaneo que aumen-
ta y amplia la capacidad de reconocimiento para admitir

el montaje a alta velocidad de piezas de hasta 12 mm de
tamafio. Ademas, el uso de iluminacién lateral brinda reco-
nocimiento de alta velocidad de piezas de electrodo de bola
como CSP (Chip Scale Packages) y BGA (Ball Grid Arrays).

Este cabezal de tipo universal para
montaje de alta velocidad y ver-
satilidad admite desde chips muy
pequefios de 0201 (mm) hasta com-
ponentes de gran tamafio de 55 x
100 mm y una altura de 15 mm.

1-haz 2-haces

El cabezal stper amplio admite con-
trol de fuerza y maneja un amplio
espectro de componentes, desde
chips ultra pequefios de 03015 mm
hasta componentes ultragrandes de
55 x 100 mm y componentes altos
de hasta 28 mm de altura.

La expansi n ilimitada se hace realidad: £mplias capacidades de soporte!
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(Base métrica)

Manejo de grandes PCBs

Z:LEX YSM20R puede seleccionar un transportador ZLEX YSM20WR: las configuraciones admiten una
de un solo carril 0 un transportador de doble etapaen ~ amplia gama de tamafios de PCB hasta Largo 810 x
un sistema de 2 haces, para que coincida con el tamafio Ancho 662 mm (maximo 1 carril utilizado) o dos placas
de la PCB y el volumen de producciéon que necesita. de hasta Largo 810 x Ancho 356 mm (doble carril).

L810x A50
L 810 x A 356
L 810 x A 662

L 810 x A 490
490 L 810 x A 356

Dos etapas, carril simple Dos etapas Dos carries, transporta Dos carriles transporta
(1 transporte PCB) (2 transporte PCB) 2 placas con la misma anchura 2 placas de diferente anchura
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Montadora Modular de Alta E ciencia

Muchas funciones de gama alta incluidas como funciones estindar

Funci n de vista lateral

Detecta el estado de recolec-
cién y la presencia del compo-
nente sin pérdida de tiempo.

Estaci n de limpieza de boquilla

La funcidn de limpieza automética, que pasa aire a
alta presion a través de la ranura y la boquilla, mantie-
ne las boquillas limpias durante periodos prolongados.
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Reconocimiento inteligente de alta velocidad

El “Reconocimiento inteligente de alta velocidad” muy robusto,
gue también crea datos de reconocimiento para componentes
personalizados o Unicos en poco tiempo, es ahora una funcio-
nalidad estandar.

STEP 1 Recognition
Image load + parameter
contour edit
Generar datos lleva sélo e »

1 minuto normalmente.

Soporte pin automéAtico

Cambia automatica- /
mente la ubicacion

del pin de soporte de
acuerdo al programa.

Los dispositivos de suministro de meltiples piezas ofrecen un nivel de
e ciencia mayor que coincide con su presupuesto

ALF desarrollado y disezado
recientemente
(Auto Loading Feeder)

El alimentador automatico de carga
ALF recientemente desarrollado,
puede suministrar piezas montadas
en cinta con solo insertar una

cinta sin detener la maquina.La exclusiva técnica de
apertura central de Yamaha reduce drasticamente

los errores de captura de piezas que ocurren por la
electricidad estética y el residuo producido al pelar

la cinta. No se necesita recuperar la cinta superior, lo
que aumenta enormemente la tasa de funcionamiento.

Sistema de intercambio de
carro alimentador sin parada

Se ha montado una tapa con obtu-
rador en la parte de recogida de la
abertura utilizada durante la sujeciéon
y liberacion del carro. El obturador
se cierra automaticamente cuando
el carro se desacopla para que los
carros se puedan intercambiar sin
detener la maquina. Esto mejora la
productividad de la maquina.

Alimentador ZS

También admite alimentadores inte-
ligentes motorizados, finos, ligeros,
compactos y de un solo carril. El
cliente puede seleccionar entre las especificaciones
de funcion de reemplazo de alimentador sin parada.
Las especificaciones también son compatibles con los
alimentadores SS convencionales.

SATS30NS Auto Tray Sequencer (ATS)
para reemplazo de bandejas sin parada

Se ha agregado una nueva funcién al Secuenciador
Automatico de Bandejas SATS30 para el intercambio
automatico de bandejas y el suministro de componentes.
Esta nueva funcién expulsa palets automaticamente con
bandejas vacias durante el funcionamiento y suministra
palets con bandejas nuevas a la maquina. El operario pue-
de retirar el palet con la bandeja vacia y reponer el palet
con la bandeja llena y presionar el botén de alimentacion.
El palet se suministrard automaticamente en el cargador.
El cargador puede intercambiarse durante el cambio sin
detener el funcionamiento automatico.

CATS10

SATS30 SATS30NS



Gama completa de opciones

Cabezal HM o FM head

Bancos de alimentador jos

Sistema EstEndar de Cambio de
Alimentador (FES), cambio de alimentador
FES sin pausa o carros FES sin pausa
CAmara de coplanaridad

Soporte pin automéktico

Control de bandeja: cATS10,

SATS30 0 SATS30NS

Bandeja manual 2 o 4 bandejas JEDEC
Sistema SAl

Extensi n de transportador

Yamaha Factory Tools

Yamaha Intelligent Factory

Las especificaciones y la aparicencia estan
sujetas a cambios sin previo aviso
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